1. Paruošimo būdas junginių, kurių formulė (I)
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kur žiedas A ir žiedas B yra vienas iš šių variantų:

(1) žiedas A yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas, ir žiedas B yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas, pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas arba pasirinktinai pakeistas benzeno žiedas; arba

(2) žiedas A yra pasirinktinai pakeistas benzeno žiedas, ir žiedas B yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas arba pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas, kur Y yra prijungtas prie heterociklinio žiedo, priklausančio sulietam heterobicikliniam žiedui; arba
(3) žiedas A yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas, kur cukraus fragmentas X-(cukrus) ir fragmentas Y-(žiedas B) abu yra ant to paties heterociklinio žiedo, priklausančio sulietam heterobicikliniam žiedui, ir žiedas B yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas, pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas arba pasirinktinai pakeistas benzeno žiedas;
X yra anglies atomas;
Y yra -(CH2)n-; kur n yra 1 arba 2;

su sąlyga, kad žiede A, X yra dalis neprisotintos jungties;

arba farmaciniu požiūriu priimtina druska arba jos solvatas, apimantis
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junginio, kurio formulė (VII), reakciją, kur M2 yra cinko rūšys, su junginiu, kurio formulė (VIII), kur kiekviena Z yra nepriklausomai parinkta deguonį apsauganti grupė ir, kur LG2 yra atskylanti grupė; eterio tirpiklio ir angliavandenilio tirpiklio mišinyje; junginio, kurio formulė (IX), gavimui;
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junginio, kurio formulė (IX), deblokavimas; junginio, kurio formulė (I), gavimui.

2. Būdas pagal 1 punktą, dar apimantis
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junginio, kurio formulė (V), reakciją, kur LG1 yra atskylanti grupė, su organinio ličio reagentu; eterio tirpiklio ir angliavandenilio tirpiklio mišinyje; junginio, kurio formulė (VI), gavimui, kur M1 yra litis;
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junginio, kurio formulė (VI), reakciją su cinko druska arba cinko halogenido amino kompleksu; eterio tirpiklio ir angliavandenilio tirpiklio mišinyje; junginio, kurio formulė (VII), gavimui.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur M2 yra ZnBr, Z yra pivaloilas ir LG2 yra bromas.
4. Būdas pagal 1 punktą, kur junginio pagal formulę (VIII) kiekis yra ribose nuo apytikriai 1,0 iki apytikriai 1,1 molinių ekvivalentų.

5. Būdas pagal 2 punktą, kur organinio ličio reagentas yra n-heksillitis; ir kur n-heksilličio kiekis yra ribose nuo apytikriai 1,0 iki apytikriai 1,2 molinių ekvivalentų.

6. Būdas pagal 2 punktą, kur junginys pagal formulę (VI) reaguoja su cinko druska; kur cinko druska yra cinko dibromidas, ir kur cinko dibromido kiekis yra ribose nuo apytikriai 0,33 iki apytikriai 1,0 molinių ekvivalentų.

7. Būdas pagal 1 punktą, kur 

X yra anglies atomas;

žiedas A yra parinktas iš grupės, susidedančios iš 4-metilfenilo ir 4-chlorfenilo;

Y yra –CH2- ir yra prijungtas prie 3-čios žiedo A pozicijos; ir
žiedas B yra parinktas iš grupės, susidedančios iš 2-(5-(4-fluorfenil)-tienilo) ir 2-(5-(6-fluor-pirid-3-il)-tienilo).

8. Būdas pagal 1 punktą, kur X yra anglies atomas; žiedas A yra 4-metilfenilas; Y yra –CH2- ir yra prijungtas prie 3-čios žiedo A pozicijos; ir žiedas B yra 5-(4-fluorfenil)-thien-2-ilas.

9. Būdas pagal 1 punktą, skirtas junginio pagal formulę (I-S) paruošimui
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arba jo solvatas, apimantis
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junginio, kurio formulė (VII-S), reakciją, kur M2 yra cinko rūšys, su junginiu, kurio formulė (VIII-S), kur kiekviena Z yra nepriklausomai parinkta deguonį apsauganti grupė ir, kur LG2 yra atskylanti grupė; eterio tirpiklio ir angliavandenilio tirpiklio mišinyje; junginio, kurio formulė (IX-S), gavimui;
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junginio, kurio formulė (IX-S), deblokavimas; junginio, kurio formulė (I-S), gavimui.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur M2 yra ZnBr.

11. Būdas pagal 9 punktą, kur kiekvienas Z yra pivaloilas ir, kur LG2 yra bromas.

12. Būdas pagal 9 punktą, kur junginio pagal formulę (VIII-S) kiekis yra ribose nuo apytikriai 0,8 iki apytikriai 1,25 molinių ekvivalentų.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur junginio pagal formulę (VIII-S) kiekis yra ribose nuo apytikriai 1,0 iki apytikriai 1,1 molinių ekvivalentų.

14. Būdas pagal 9 punktą, kur junginio pagal formulę (VIII-S) tirpalo angliavandenilio tirpiklyje pridedama į junginio pagal formulę (VII-S) tirpalą eterio tirpiklyje.
15. Būdas pagal 9 punktą, kur junginys pagal formulę (VII-S) reaguoja su junginiu, kurio formulė (VIII-S), temperatūros intervale nuo apytikriai 60 ºC iki apytikriai 95 ºC.

16. Būdas pagal 9 punktą, dar apimantis
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junginio, kurio formulė (V-S), reakciją, kur LG1 yra atskylanti grupė, su organinio ličio reagentu; eterio tirpiklio ir angliavandenilio tirpiklio mišinyje; junginio, kurio formulė (VI-S), gavimui, kur M1 yra litis;
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junginio, kurio formulė (VI-S), reakciją su cinko druska arba cinko halogenido amino kompleksu; eterio tirpiklio ir angliavandenilio tirpiklio mišinyje; junginio, kurio formulė (VII-S), gavimui.
17. Būdas pagal 16 punktą, kur organinio ličio reagentas yra n-heksillitis.
18. Būdas pagal 16 punktą, kur organinio ličio reagento kiekis yra ribose nuo apytikriai 0,5 iki apytikriai 2,0 molinių ekvivalentų.

19. Būdas pagal 18 punktą, kur organinio ličio reagento kiekis yra ribose nuo apytikriai 1,0 iki apytikriai 1,2 molinių ekvivalentų.

20. Būdas pagal bet kurį vieną punktą iš 1, 2, 9 arba 16 punktų, kur eterio tirpiklis yra di-n-butilo eteris arba ciklopentilmetilo eteris ir, kur angliavandenilio tirpiklis yra toluenas.

21. Būdas pagal 16 punktą, kur junginys, kurio formulė (V-S), reaguoja su organinio ličio reagentu temperatūros intervale nuo apytikriai -78 ºC iki apytikriai kambario temperatūros.
22. Būdas pagal 2 arba 16 punktą, kur cinko druska yra parinkta iš grupės, susidedančios iš cinko dibromido (ZnBr2), cinko dijodido (ZnI2 ) ir cinko ditriflato; ir kur cinko halogenido amino kompleksas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš piridino cinko bromido komplekso ir N-metilmorfolino cinko bromido komplekso.

23. Būdas pagal 16 punktą, kur junginys, kurio formulė (VI-S), reaguoja su cinko druska; ir kur cinko druska yra cinko dibromidas.
24. Būdas pagal 23 punktą, kur cinko dibromido kiekis yra ribose nuo apytikriai 0,33 iki apytikriai 1,0 molinių ekvivalentų.

25. Būdas pagal 24 punktą, kur cinko dibromido kiekis yra apytikriai 0,5 molinių ekvivalentų.

26. Būdas pagal 16 punktą, kur junginys, kurio formulė (VI-S), reaguoja su cinko druska, esant amino arba ličio druskos.

27. Būdas pagal 26 punktą, kur amino arba ličio druska yra parinkta iš grupės, susidedančios iš ličio bromido, ličio jodido, piridino, N-metilmorfolino, 2,6-lutidino ir TMEDA; ir kur amino arba ličio druskos kiekis yra, geriausia, ribose nuo apytikriai 1,0 iki apytikriai 2,0 molinių ekvivalentų

28. Paruošimo būdas junginio pagal formulę (X-P) 
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kur abi Q1 grupės yra tokios pačios ir yra
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kur žiedas A ir žiedas B yra vienas iš šių variantų:

(1) žiedas A yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas, ir žiedas B yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas, pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas arba pasirinktinai pakeistas benzeno žiedas; arba

(2) žiedas A yra pasirinktinai pakeistas benzeno žiedas, ir žiedas B yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas arba pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas, kur Y yra prijungtas prie heterociklinio žiedo, priklausančio sulietam heterobicikliniam žiedui; arba

(3) žiedas A yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas, kur cukraus fragmentas X-(cukrus) ir fragmentas Y-(žiedas B) abu yra ant to paties heterociklinio žiedo, priklausančio sulietam heterobicikliniam žiedui, ir žiedas B yra pasirinktinai pakeistas neprisotintas monociklinis heterociklinis žiedas, pasirinktinai pakeistas neprisotintas sulietas heterobiciklinis žiedas arba pasirinktinai pakeistas benzeno žiedas;

X yra anglies atomas;

Y yra -(CH2)n-; kur n yra 1 arba 2;

su sąlyga, kad žiede A, X yra dalis neprisotintos jungties
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junginio, kurio formulė (Z1), reakcija, kur Ha2 yra halogenas, su ličio trialkilmagnezatu, junginiu, kurio formulė (Z2); tinkamai parinktame bevandeniame organiniame tirpiklyje arba bevandenių organinių tirpiklių mišinyje; atitinkamo junginio, kurio formulė (Z3), gavimui;
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junginio, kurio formulė (Z3), reakcija, su cinko halogenido ir ličio halogenido kompleksu, junginiu, kurio formulė (Z4), kur Ha1 yra halogenas; tinkamai parinktame bevandeniame organiniame tirpiklyje arba bevandenių organinių tirpiklių mišinyje; atitinkamo junginio, kurio formulė (X-P), gavimui.

29. Būdas pagal 28 punktą, kur junginys, kurio formulė (Z2), yra ličio dibutilheksilmagnezatas; ir kur junginys, kurio formulė (Z4), yra cinko bromido ir ličio bromido kompleksas.

30. Būdas pagal 28 punktą, kur junginys, kurio formulė (X-P), yra junginys, kurio formulė (X-S).
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